
手戻り不要の高品質溶接
• スパッタ（火花）量を99%低減※1

• 溶接速度20%UP※2と深い溶け込みを両立

ランニングコスト25％低減※2

• 中継部品（ワイヤバッファ）を削減※3

• 消耗部品を減らし、省コスト化を実現

メンテナンス工数を75%低減※2

• ワンタッチ開閉でらくらく清掃
• 工具不要で消耗部品の交換が簡単に
• 塵を排出しやすいフラットな構造

極低スパッタ溶接 シンクロフィードⅢ

次世代の溶接システムによる最高レベルの品質を実現
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フラットな構造

ワンタッチ開閉

※1 通常溶接との比較数値です　※2シンクロフィード・エボリューションとの比較目安の数値です　※3パックワイヤ使用時に限ります

部品交換は
工具不要

ワイヤバッファ不要※3

消耗部品を7点削減

ワイヤバッファ

第２世代
シンクロフィード・エボリューション

第3世代
シンクロフィードⅢ


